
ไมโครชิพ รุกตลาดโครงสรางพืน้ฐานหนวยความจํา

SMC 1000 8x25G รองรับแบนดวิดทหนวยความจําสูง ซึ่งตอบโจทย CPU และ SoC รุนใหม ๆ ที่จําเป็นตองใช

แบนดวิดทที่สูงขึ้นเพื่อการประมวลผล AI และแมชชีนเลิรนน่ิง

ปัจจุบัน ความตองการคํานวณปริมาณงานของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ (AI) และแมชชีนเลิรนน่ิง (Machine

Learning) กําลังเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว อยางไรก็ดี หนวยความจํา DRAM ที่ติดตัง้วงจรขนานแบบดัง้เดิม กลับ

กลายมาเป็นอุปสรรคสําคัญในการทํางานของ CPU รุนใหม ๆ ที่ตองอาศัยชองบรรจุหนวยความจําเพิ่มขึ้นเพื่อการสง

มอบแบนดวิดทหนวยความจําปริมาณมากขึ้น วันน้ี บริษทั ไมโครชิพ เทคโนโลยี จํากัด (Nasdaq: MCHP) จึงขอ

ประกาศขยายกลุมผลิตภัณฑศูนยขอมูล พรอมสงตัวควบคุมหนวยความจําแบบอนุกรม (serial memory

controller) เชิงพาณิชยตัวแรกของอุตสาหกรรมเขารุกตลาดโครงสรางพื้นฐานหนวยความจํา โดยผลิตภัณฑ SMC

1000 8x25G จะชวยให CPU และอุปกรณ SoC ที่ตองอาศัยการคํานวณเป็นหลัก สามารถใชงานชองบรรจุหนวย

ความจํา DDR4 DRAM ที่ตอวงจรแบบขนานไดเพิ่มขึ้นถึงสี่เทาภายในแพคเกจเดียวกัน ซึ่งตัวควบคุมหนวยความ

จําแบบอนุกรมน้ีจะมอบแบนดวิดทหนวยความจําที่สูงขึ้น ดวยความหนวงที่ตํ่ามาก อีกทัง้ยังเป็นอิสระจากตัวกลาง

ตาง ๆ ที่ตองอาศัยการคํานวณในระดับสูง

ดวยเหตุที่แกนประมวลผล (processing core) ภายใน CPU มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ทําใหแกนประมวลผลแตละแกน

ไดแบนดวิดทลดลง เพราะตองเฉลี่ยการใชแบนดวิดท อีกทัง้อุปกรณ CPU รวมถึง SoC ก็ไมสามารถเพิ่มจํานวนอิน

เทอรเฟซ DDR แบบขนานที่อยูบนชิปตัวเดียวเพื่อรองรับจํานวนแกนที่เพิ่มขึ้นได อยางไรก็ดี ผลิตภัณฑ SMC

https://www.thaimediapr.com/%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%9e-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89/


1000 8x25G สามารถขจัดอุปสรรคดังกลาว ดวยการตอประสานกับ CPU ผานเสนทางการเชื่อมตอความเร็ว 25

Gbps ตามมาตรฐาน Open Memory Interface (OMI) ขนาด 8 บิต และเชื่อมเขากับหนวยความจําผานอินเท

อรเฟซ DDR4 3200 ขนาด 72 บิต ผลก็คือ สามารถลดจํานวนพินของโฮสต CPU หรือ SoC ตอชองบรรจุหนวย

ความจํา DDR4 ลงไดเป็นอยางมาก ทําใหสามารถเพิ่มจํานวนชองบรรจุหนวยความจํา ตลอดจนไดแบนดวิดทหนวย

ความจําที่สูงขึ้น

นอกจากน้ี CPU หรือ SoC ที่รองรับ OMI ยังสามารถทํางานรวมกับตัวกลางหลากหลายประเภทโดยมีตัวชี้วัด

ประสิทธิภาพ พลังงาน และตนทุนคาใชจายที่แตกตางกันไป ขณะที่ไมจําเป็นตองแยกใชตัวควบคุมหนวยความ

จําสําหรับตัวกลางแตละประเภท อยางไรก็ตาม ปัจจุบัน อินเทอรเฟซหนวยความจํา CPU และ SoC ถูกจํากัดสําหรับ

ใชงานกับโปรโตคอลอินเทอรเฟซ DDR แบบเฉพาะเจาะจง อยางเชน DDR4 ทัง้น้ี SMC 1000 8x25G ถือเป็น

ผลิตภัณฑโครงสรางพื้นฐานหนวยความจําตัวแรกของไมโครชิพที่ชวยใหสามารถใชงานอินเทอรเฟซ OMI ไดอยาง

เป็นอิสระจากตัวกลาง

การทํางานของศูนยขอมูลจําเป็นตองอาศัยผลิตภัณฑหนวยความจํา OMI-based DDIMM เพื่อสงมอบแบนดวิดทที่

มีประสิทธิภาพสูงและความหนวงตํ่า แบบเดียวกับที่ไดจากผลิตภัณฑหนวยความจํา DDR แบบขนานที่ใชกันอยูใน

ปัจจุบัน ทัง้น้ี SMC 1000 8x25G ของไมโครชิพโดดเดนดวยการออกแบบที่กาวลํ้าเพื่อใหมีความหนวงตํ่า โดยมี

ความหนวงเพิ่มขึ้นน อยกวา 4 ns เมื่อสงผานคอนโทรลเลอร DDR ที่ผนวกรวมกับ LRDIMM ทําใหผลิตภัณฑ

OMI-based DDIMM มีประสิทธิภาพแบนดวิดทและความหนวงเทียบเคียงไดกับผลิตภัณฑ LRDIMM

“ไมโครชิพยินดีเป็นอยางยิ่งที่ไดเปิดตัวผลิตภัณฑตัวควบคุมหนวยความจําแบบอนุกรมตัวแรกของวงการ” พีท เฮ

เซน รองประธานธุรกิจโซลูชัน่ศูนยขอมูลของไมโครชิพ กลาว “เทคโนโลยีอินเทอรเฟซหนวยความจําแบบใหม ๆ

เชน Open Memory Interface (OMI) นัน้ ชวยใหสามารถใชงาน SoC ไดหลากหลายรูปแบบ เพื่อรองรับความ

ตองการหนวยความจําที่เพิ่มขึ้นของศูนยขอมูลประสิทธิภาพสูง การเขาสูตลาดโครงสรางพื้นฐานหนวยความจําของ

ไมโครชิพเป็นการเนนยํ้าใหเห็นถึงความมุงมัน่ของเราที่มีตอการเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพในศูนยขอมูล”

“ดวยปริมาณงานของลูกคา ทําให IBM ตองใชหนวยความจําเพิ่มขึ้นตอเน่ือง และน่ีคือสาเหตุที่เราตัดสินใจใหระบบ

ประมวลผล POWER ของเราใชอินเทอรเฟซมาตรฐาน OMI เพื่อเพิ่มแบนดวิดทหนวยความจํา” สตีฟ ฟีลดส

หัวหน าสถาปนิกของ IBM Power Systems กลาว “IBM ยินดีที่ไดเป็นพันธมิตรกับไมโครชิพเพื่อนําเสนอโซลูชัน่น้ี”

SMART Modular, Micron และ Samsung Electronics อยูระหวางการสราง Differential Dual-Inline

Memory Modules (DDIMM) ขนาด 84 พินที่มีประสิทธิภาพ โดยมีความจุตัง้แต 16 GB ถึง 256 GB ซึ่งสามารถ

เขากันไดกับฟอรมแฟคเตอร DDIMM มาตรฐาน JEDEC DDR5 โดย DDIMM เหลาน้ีจะใช SMC 1000 8x25G

และจะเชื่อมตอเขาในอินเทอรเฟซ 25 Gbps มาตรฐาน OMI ไดอยางไรรอยตอ



คํากลาวสนับสนุน

มายรอน สโลตา ประธาน OpenCAPI Consortium กลาววา “มาตรฐาน Open Memory Interface (OMI)

สนับสนุนการใชอินเทอรเฟซหนวยความจําแบบอนุกรม เพื่อให CPU และ SoC หลากหลายรูปแบบสามารถขยาย

แบนดวิดทหนวยความจํา รวมทัง้เปลี่ยนไปใชตัวกลางประเภทใหม ๆ เชน storage class memory ไดแบบไรรอย

ตอ ทางกลุม OpenCAPI ใหบริการโฮสตและ IP เป าหมายแบบไมคิดคาลิขสิทธิ ์ รวมทัง้ผลักดันแผนงานริเริ่มตาง ๆ

เพื่อรับรองวาการใชงานจะสอดคลองกับมาตรฐาน”

ร็อบ สปริงเกิล หัวหน าทีมเทคนิคสําหรับโครงสรางพื้นฐานแพลตฟอรม จาก Google LLC กลาววา “ลูกคา Google

ไดประโยชนจากแอปพลิเคชันที่ตองใชขอมูลจํานวนมาก เชน แมชชีนเลิรนน่ิง และ การวิเคราะหขอมูลที่ตองการ

หนวยความจําประสิทธิภาพสูง Google สนับสนุนโครงการริเริ่มตาง ๆ ที่ใชมาตรฐานแบบเปิด เชน Open Memory

Interface (OMI) ซึ่งนําเสนออินเทอรเฟซหนวยความจําประสิทธิภาพสูง เพื่อใหเป็นไปตามเป าหมายดาน

ประสิทธิภาพแบนดวิดทและความหนวงที่มีความสําคัญ”

เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนา

เพื่อสนับสนุนใหลูกคาสามารถสรางระบบที่สอดคลองกับมาตรฐาน OMI ผลิตภัณฑ SMC 1000 จึงมาพรอมกับ

design-in collateral และเครื่องมือ ChipLink ที่รองรับการทํางานอยางครอบคลุมทัง้การแกจุดบกพรอง วินิจฉัย

กําหนดคา และวิเคราะหดวย GUI ที่ใชงานงาย

ราคาและการวางจําหนาย

สามารถขอรับตัวอยาง SMC 1000 8x25G ไดแลววันน้ี ดูขอมูลเพิ่มเติมที่
https://www.microchip.com/smartmemory

กรุณาติดตอตัวแทนขายของไมโครชิพ เพื่อขอรับตัวอยางผลิตภัณฑ

แหลงขอมูลและภาพ

ดูรูปภาพความละเอียดสูงไดที่ Flickr หรือติดตอกองบรรณาธิการ (สามารถนําไปเผยแพรไดตามสะดวก):

– ภาพการใชงาน: https://www.flickr.com/photos/microchiptechnology/48417967966

เกี่ยวกับไมโครชิพ เทคโนโลยี

บริษทั ไมโครชิพ เทคโนโลยี จํากัด เป็นผูนําดานการจัดหาเซมิคอนดักเตอรสําหรับโซลูชัน่ควบคุมแบบฝังที่เป็น

อัจฉริยะ เชื่อมตอ และปลอดภัย เครื่องมือพัฒนาที่ใชงานงาย ตลอดจนกลุมผลิตภัณฑที่ครอบคลุม ชวยใหลูกคา

สามารถสรางสรรคงานออกแบบไดอยางเหมาะสม ซึ่งชวยลดความเสี่ยง ลดตนทุนโดยรวมของทัง้ระบบ และยังชวย



ลดระยะเวลาในการนําผลิตภัณฑออกสูตลาด โซลูชัน่ของบริษทัใหบริการลูกคามากกวา 125,000 รายในตลาด

อุตสาหกรรม ยานยนต ผูบริโภค อวกาศและการป องกันประเทศ การสื่อสารและการประมวลผล สํานักงานใหญของ

ไมโครชิพตัง้อยูที่เมืองแชนดเลอร รัฐแอริโซนา บริษทันําเสนอการสนับสนุนดานเทคนิคที่เป็นเลิศ พรอมกับการ

ขนสงและคุณภาพที่เชื่อถือได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมเว็บไซตของไมโครชิพที่
www.microchip.com

หมายเหตุ : ชื่อและโลโก The Microchip และโลโก Microchip เป็นเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษทั

ไมโครชิพ เทคโนโลยี จํากัด ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ เครื่องหมายการคาอื่นๆ ทัง้หมดที่ระบุถึงในที่น้ี เป็น

กรรมสิทธิ ์ของบริษทัที่เป็นเจาของ

รูปภาพ – https://photos.prnasia.com/prnh/20190801/2541008-1


